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Sika A CONSTRUIR CONFIANCA A

CONSIGO

ESPUMA ADESIVA DE CURA RAPIDA, PARA PAINEIS
DE ISOLAMENTO E PLACAS DE GESSO



Espuma de colagem, de base poliuretano monocomponente,
de cura rapida e muito boa adesao a diversos substratos




COMO APLICAR

O substrato deve estar seco, limpo, uniforme e isento de éleo ou gordura.
Aplicar SikaBond © FoamFix no painel ou directamente para o substrato.
Manter a lata na vertical ao pulverizar.

BOA ADERENCIA AOS SUBSTRATOS MAIS COMUNS NA CONSTRUGCAO

Betao Argamassa Substratos Placas de estuque
betuminosos

Madeira Tijolo Metal pPVvC

UTILIZAGOES

SikaBond® FoamFix+ foi desenvolvida para a fixacao de placas de gesso
cartonado e painéis de isolamento, tais como:

m Placas de poliestireno extrudido (XPS)

m Placas de poliestireno expandido (EPS)

m Placas de fibras de madeira

m Placas de isolamento em cortica

m Placas de PUR/PIR

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

m Monocomponente

m Uma embalagem é suficiente para uma area aproximada de 10 m?

m Curarapida

m Boa resisténcia a tragdo

m Boa aderéncia a bases de betdo, betuminoso, madeira, tijolo, gesso,
metal e PVC.

m Adequado para aplicagdes na vertical ou horizontal

m Aplicavel em dreas exteriores e interiores

m [sento de HFC

CERTIFICADOS / NORMAS
m DIN 4102: classe de resisténcia ao fogo B2






